
High Power LED: 7.0X7.0mm.

▓Features: 特点：

Under development Version

7070 the latest high-power ceramic packaging technology,

high purity purple light, resistance to high current, low thermal resistance, etc.

（7070最新大功率陶瓷封装技术，高纯度紫光，耐大电流，低热阻等。）

▓Applications: 应用范围：

●Special lighting (特殊照明)

●Lighting plants (植物照明)

●Medical lighting （医疗照明）

●Ink curing （油墨固化）

Part No: YL-4D7070D(120)-395nM(3500mW)
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Package Dimensions(Unit:: mm)

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (所有尺寸以毫米為單位)

2. Tolerance is ±0.25mm unless otherwise noted..(未標注公差為：±0.25.，另有標注除外).

3. Specifications are subject to change without notice(規格若有變動，恕不另行通知).
4. Please don't on the LED more than 0.3 kilograms of impact force or pressure, otherwise will seriously damage the LED.

（请不要在 LED上施加超过 0.3公斤的撞击力或压力，否则将会严重伤害 LED）
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■Absolute Maximum Ratings at Ta=25℃（绝对最大额定值在 Ta=25℃)

■Electronic Optical Characteristics :（电子光学特性）

Parameter 参数 Symbol

符号

Min.

最小值

Typ

中间值

Max.

最大值

Unit

单位

Condition

测试条件

Radiant Flux 辐射通量 Øe 2800 3500 ／ mW IF=1000mA

Peak Wavelength 峰值波长 λP 390 395 400 nm IF=1000mA

Viewing Angle 视角 2θ1/2 ／ 120 ／ deg IF=1000mA

Forward Voltage 正向电压 VF 6.5 7.2 8.5 V IF=1000mA

Reverse Current 反向漏电流 IR 10 uA V VR=5V

Parameter 参数 Symbol

符号

Min.

最小值

Typ

中间值

Max.

最大值

Unit

单位

Condition

测试条件

Radiant Flux 辐射通量 Øe ／ 4650 ／ mW IF=1400mA

Forward Voltage 正向电压 VF ／ 7.4 ／ V IF=1400mA

Parameter 参数 Symbol 符号 Rating（评级定额） Unit 单位

Forward Current 正向电流 IF 1400 mA

Operating Temperature 工作温度 Topr -40 to +85 ℃

Storage Temperature 储存温度 Tstg -40 to +100 ℃

Soldering Temperature 焊接温度 Tsol 260 ±5 for 5sec ℃

Power Dissipation Pd 10 W

Peak Forward Current (Duty 1/10@1KHz)

峰值正向电流
IF(Peak) 2000 mA

Reverse Voltage 反向电压 VR 5 V
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Radiometric Power Bins

Peak Wavelength Bins

Voltage Bins

Bin Min Max Unit

单位

测试条件

A 2800 3000

mW

IF=1000 mA

B 3000 3500

C 3500 4000

D 4000 4500

E 4500 5000

Bin Min Max Unit

单位

测试条件

A 390 395 nm IF=1000 mA

BIN Range
Unit

单位
测试条件

1 6.5-7.0

V IF=1000 mA
2 7.0-7.5
3 7.5-8.0
4 8.0-8.5
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Relative Spectrum Power Distribution

Forward Voltage vs Forward Currrreent
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Relative Radiation Flux vs Forward Current

Peak Wavelength vs Forward Current
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■Carrier Tape Dimensions:

Unit : mm
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Shipping Package Style

Tapping Dimension Packaging Specification
Moisture proof bag.

1 Reel/bag.

Q’ty: 500(MAX)/Reel
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Recommended Solder Profile

● 無鉛迴流焊時，我們建議使用 SMIC(千住金屬工業株式會社集團)的 M705-S101-S4錫膏。

● 請勿使用含有高助焊劑的錫膏(助焊劑殘留量>47%，如錫鉍合金...等錫膏)，此類錫膏可能

會對 LED產生可靠度的問題。

● 所有的溫度是指封裝物體的表面，可以藉由量測封裝物體的表面而得到。

● 當 LED已經焊接後請避免重工。假如重工是不可避免的，請使用加熱板來重工，

並且必須先確認重工是否會對 LED的特性造成傷害。

● 迴流焊不可以超過三次。

● 在焊接時，於加熱的過程中請不要在 LED上施加壓力。

● 焊接後，請勿彎曲鋁基板。
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储藏方式：

LED使用須知 ● 貯藏

請勿打開防潮袋(MBB)超過一星期，否則可能會使得 LED的支架接腳變色。

當打開防潮袋後，建議將 LED貯存在乾燥箱裡，而貯存的條件為溫度 5至 30˚C及

濕度低於 40% RH；另外也可以將 LED重新放進防潮袋裡，並且重新密封防潮袋。

● Emitter中間的散熱塊不是電中性的，因此我們建議散熱塊需與散熱器絕緣。

● 無鉛迴流焊時，我們建議使用 SMIC(千住金屬工業株式會社集團)的 M705-S101-S4錫膏。

● 請勿使用含有高助焊劑的錫膏(助焊劑殘留量>47%，如錫鉍合金...等錫膏)，此類錫膏可能

會對 LED產生可靠度的問題。

● Emitter中間的散熱塊最好用焊接的，如果不行的話，請使用散熱膠。

● 當焊接後降溫至常溫的過程中，請避免任何的機械外力或是過量的震動。

● 焊接後請避免快速降溫。

● LED不能焊接在 PCB板彎曲的那一面上。

● 當 LED已經焊接後請避免重工。假如重工是不可避免的，請使用加熱板來重工，

並且必須先確認重工是否會對 LED的特性造成傷害。

● LED不能在任何液體(水、油、有機溶劑...等)裡面使用，

而假如要清潔 LED，請使用異丙醇(Isopropyl Alcohol)。
● 當 LED發亮時，應該視模組的最大溫度來決定操作的正向電流。

● 產品的外觀及規格會因為產品的改進而有所更改，此部分的更改並不會通知。

處理石英玻璃透鏡的 LED
處理石英玻璃透鏡 LED的注意事項

● 請不要在石英玻璃透鏡上施加超過 3公斤的撞擊力或壓力，否則將會嚴重傷害 LED。
● 避免用尖或銳利的工具(例如：鑷子)去接觸石英玻璃透鏡。

● 避免在石英玻璃透鏡留下指紋。

● 請在遠離灰塵處貯藏 LED或是密封 LED來對抗灰塵。

● 在 SMT生產作業時，用來將 LED放在 PCB板上的吸嘴除了會施加機械壓力在

石英玻璃透鏡上的以外，基本上對於吸嘴的形式並沒有任何限制。

● 請不要在石英玻璃透鏡上再用其它膠體(環氧樹脂、氨基甲酸脂...等)鑄形。
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